Ercseaming
DATENBLATT

AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 Kerne, 4.2 bis 5.0 GHz

MSI MAG CorelLiquid 240 A13, ARGB Wasserkuhlung (leise)
Standard Warmeleitpaste

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-Channel

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7

ASUS Prime B650-Plus Wifi, AMD B650, ATX

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard

1000 GB M.2 SSD (NVMe)

ATX-Midi Cooler Master MasterCase H500M

Thermaltake ToughPower GT, 850W, 80+ Gold, modular, ATX 3.1
Service24 basic
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2.299,00 €
Gamer-PC Goliath V: the inkl. Mwst., 2zgl. Versandkosten
awakening

Artikelnummer Konfigurationscode Lieferzeit Datum

201025 FXMOK @® 3 -7 Werktage 02.05.2025

Blitzschnell wie ein Wurfstern hat er den Ryzen7 8-Kerner aus dem Hause AMD zur Seite. Sein silbernes Schwert, ist die gewaltige NVIDIA
GeForce RTX 4070Ti Super Grafikkarte mit 16GB GDDR6 Speicher. Das CoolerMaster Gehause mit seiner markanten Erscheinung ist die
leuchtende Rustung fur den Konig der Krieger!

Mithilfe modernster, ultraschneller M.2 SSD-Festplattentechnologie wird nicht nur der Windows-Start extrem beschleunigt, auch der Zugriff
auf Dateien und Programme ist unmittelbar ohne spurbare Verzdgerung sichergestellt. Somit ist es um Goliaths Gegner schon geschehen, ehe
sie erkennen, wer sie vernichtet hat.

Aufgebaut fir maximale Stabilitat, Langlebigkeit und ungeahnte Performance.

Sichere Dir die unbandige Kraft des Gamer-PCs Goliath: the awakening und gehe als Sieger aus jeder Schlacht hervor!
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AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 Kerne, 4.2 bis

5.0 GHz

Prozessor

Typ

Codename

Modell

Sockel

Anzahl Kerne

Anzahl Threads
Taktfrequenz

Turbo-Takt

unterstUtzte Speichertypen
Integrierte Grafik

L2-Cache

L3-Cache

TDP (Thermal Design Power)

Fertigungsprozess

Ryzen 7
Raphael

Ryzen 7 7800X3D
AMS5

8

16

4.2 GHz

5.0 GHz

bis DDR5-5200
nein

8 MB

96 MB

120 Watt

5nm

MSI MAG CoreLiquid 240 A13, ARGB
Wasserkuhlung (leise)

Kuhlung

Typ

Bauweise

Lautstarke
Lautstarke (maximal)
Lufter
Lufterabmessung
Beleuchtung
Material
wartungsfrei

Farbe

Sockel

115x /1200
1700

1851

2066

AM4 / AM5
TR4

Gewicht & Abmessungen

Hohe
Breite
Tiefe

Wasserkihlung
240mm (dual)

ab 18 dB(A)

42 dB(A)

2

120 x 120 x 25mm
ARGB

Aluminium

ja

schwarz

nein

27.2cm
12cm
2.7cm

Standard Warmeleitpaste

Kuhlung

Typ

Lautstarke
Lautstarke (maximal)
Lufter

Warmeleitpaste

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-

Channel

RAM

Typ

Bauform
Kapazitat
Speichertakt
CAS Latenzen
XMP
Spannung
Hitzeverteiler
Bauhohe
Beleuchtung
Farbe

DDR5
DIMM
32GB
6000 MHz
CL36

3.0

135V
Aluminium
35mm
nein

schwarz

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16GB

GDDR7

Spezifikation
Prozessorhersteller
Prozessortyp
Grafikprozessor
Prozessor-Taktfrequenz
Maximaler Turbotakt
Prozessorkerne
Raytracing-Recheneinheiten
Speichergrol3e
Speichertyp
Speichertakt
Speicherschnittstelle
HDCP-kompatibel
DirectX Unterstitzung
OpenGL Unterstitzung
Kuhlung

Lufter

Schnittstelle
PCle-Stromanschluss

Leistungsaufnahme

NVIDIA

GeForce RTX
GeForce RTX 5070 Ti
23 GHz

2.45 GHz

8960

133 TFLOPS

16 GB

GDDR7

21 Gbps

256-Bit

ja

12

4.6

NVIDIA Referenz Kithlung
3

PCl-Express 5.0

1x 16-Pin

300 Watt
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Empfohlene Netzteilleistung
bendtigte Slots
VR-Ready

Anschlisse

VGA

DVI

HDMI
Mini-HDMI
DisplayPort
Mini-DisplayPort
USB 3.1 (Typ Q)

Aufldsung

max. Auflésung (DVI)
max. Auflésung (HDMI)
max. Auflésung (DisplayPort)

Maximale Displays

Gewicht & Abmessungen

Lange
Breite

Hohe

750 Watt
3

ja

nein

nein

nein

nein

nein

4096 x 2160 @ 60Hz
7680 x 4320 @ 120Hz
4

30cm
12cm

6cm

ASUS Prime B650-Plus Wifi, AMD B650,

ATX

Spezifikationen

Chipsatz

Sockel

Format

Breite

Lange

Soundtyp

Soundchip
Netzwerktyp
Netzwerkchip

WLAN
WLAN-Standard
Bluetooth
Bluetooth-Version
Speicherbanke
Speicherbelegung (max.)
Speichertyp
Speicherformate
Dual-Channel-Unterstitzung
Multi-GPU (Crossfire)
Multi-GPU (SLI)

RAID

TPM

Anschlisse

PS/2

VGA

DVI

HDMI

DisplayPort
Netzwerk (RJ45)

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1 (Typ A)

USB 3.1 (Typ Q)

USB 3.2 (5Gbit) Typ A
USB 3.2 (10Gbit) Typ A
Audio (Klinken)
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AMD B650

AM5

ATX

24,4 cm

30,5cm

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Realtek®

Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Realtek RTL8125B 2.5G

ja

Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/az)
ja

53

4

192 GB

DDR5

4800 MHz bis 7200 MHz (0O.C.)
ja

nein

nein

0,1,10

optional

nein
nein

nein

nein

nein

g w N

S/PDIF (optisch) 1

AnschlUsse (intern)

SATA3 (6GB/s) 4

M.2 Sockel (x4 PCle) 2

USB 3.1 Gen1 (onboard) 1

USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) 1 (fir 2 USB3.0 Ports)
USB 2.0 (onboard) 4
Steckplatze PCle 4.0 x16 1
Steckplatze PCle 4.0 x16 (x4 mode) 2

CPU Lufter Anschluss 2x 4-Pin
Zusatz Lufter Anschluss 4x 4-Pin
24-Pin EATX Strom 1

8-Pin ATX 12V Strom 1

Front Audio Anschluss ja

COM (Seriell) Anschluss 1
S/PDIF Out (onboard) ja

RGB Connector 1

ARGB Connector 3

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital

Audio, onboard

Anschllsse und Schnittstellen

Mikrofon 1
Kopfhérerausgang 1
Subwoofer-Out 1

Spezifikationen

Soundchip onboard

Soundtyp 7.1 Kanal

1000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

Kapazitat 1000 GB

Schnittstelle M.2 (PCle)

Formfaktor M.2 2280
Geschwindigkeit (lesen) bis 3000 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben) bis 2000 MB/s

I0PS 4K (lesen) bis 74.000

IOPS 4K (schreiben) bis 85.000

Lebensdauer (MTBF) ca 1.6 Millionen Stunden

Gewicht & Abmessungen

Lange 80 mm cm
Breite 22 mmcm
Gewicht 10 g kg

ATX-Midi Cooler Master MasterCase

H500M

Design

Formfaktor Midi-Tower
Materialien Kunststoff, Stahl
Seitenfenster ja

Beleuchtung RGB
Grundfarbe schwarz
Dammung nein

Fronttar ja

eingebaute Lufter 3

Luftertyp 2x 20cm RGB (Front), 1x 14cm unbeleuchtet

(hinten)
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Einbaumoglichkeiten

Hauptplatine

max. Grafikkartenlange
max. CPU-Kuhler Hohe
5.25 Zoll Schacht (extern)
5.25 Zoll Schacht (intern)
3.5 Zoll Schacht (extern)

3.5 Zoll Schacht (intern, fir HDD)
2.5 Zoll Schacht (intern, fur SSD)

Multi-Schacht (2.5 oder 3.5 Zoll
intern)

mogliche Lufter (hinten)

mogliche Lifter (vorne)

mogliche Lufter (Seitenteil)
(

mogliche Lufter (Deckel)

Gewicht & Abmessungen

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
41 cm

19 cm

0

nein

nein (nur mit optionalem Einbaurahmen in

5.25 Schacht méglich)
2
2
2

1x 14cm (bereits montiert)
2x 14cm (bereits montiert)
nein

3x 14cm oder 3x 12cm oder 2x 20cm

24 cm
54 cm
54 cm
11.3kg

Anschllsse und Schnittstellen

USB 2.0

USB 3.0

Mikrofon
Kopfhoérerausgang
Cardreader
Einschaltknopf
Resetknopf

Luftersteuerung

Thermaltake ToughPower GT, 850W,
80+ Gold, modular, ATX 3.1

Strom

Nennleistung

Effizienz

80 PLUS

Format

Lufter

Lautstarke (bei 100% Last)
Anzahl 12V Schienen
Modular

850W

ab 80%

80 PLUS GOLD
ATX 3.1

120mm
28.5db(A) - silent
1

ja

Anschlisse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)
ATX 12V (4+4-pol.)

PCle Strom (6-pol.)

SATA Strom

IDE Strom

PCle Strom (6+2-pol.)

Energie

Max. Stromstéarke (+12V)
Max. Stromstarke (+5V)
Max. Stromstarke (+3.3V)
Max. Stromstarke (+5Vsb)
Max. Stromstarke (-12V)

A A ONN

70.8A
20A
20A
3A
0.3A

Service24 basic

Allgemein

Garantie
Abholservice
Service & Support

Expressbearbeitung

24 Monate
6 Monate deutschlandweit
lebenslang

nein
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